块体非晶合金热塑成形精密微纳零件技术

以微机电系统（MEMS/NEMS）为代表的现代科技对精密微纳零件存在广泛需求，精密微纳零件的材料选择与加工方法一直是亟待突破的技术难题，块体非晶合金具有超过钢铁材料的力学性能、类似塑料的成形性能、超过不锈钢的耐腐蚀性以及易批量生产、尺寸精度高、表面质量高、无晶粒尺度效应等优点，从材料特性到制备工艺都特别适合应用于精密微小零件制造。

技术指标：材料强度约为同类晶态材料的三倍；精密微小零件的韧性与塑性超过同类晶态材料；弹性比功达铍青铜的10倍以上；样品表面粗糙度Ra≤0.2μm；加工成本约为传统方法的1/10~1/100。

推广前景：适用于精密复杂微纳零件以及手表外壳、金属瓶类等制造；国内尚无应用，美国苹果公司采用该技术制造iPhone SIM卡针与外壳，但产品尚未面世。块体非晶合金热塑成形精密微纳零件技术是国外广泛关注，国内、省内存在明确与迫切需求的产业技术，据Tanner Research公司估算该技术在微机电等领域孕育着近千亿美元的巨大市场。
